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(54) Chipkarte, Vedahren aim Hersteien von Chtpkarten sowte eine Vorricfitung mm 
DurchfOhren des Verfahrens 



(57) Die Elf indung bezieht sich aul eine Chjpkirte 
nut einem Ks^teokfirper. der nvttels Spritzgiefiveifahren 
hersleflbar tsL wobei der KartenkOrper durdh ew Kern- 
komponente und eine die Kemkonponente umgebende 



Haulkonponente gebildet ist wobei die Hautkocipo- 
nente eins andere Materialeigenschaft undMer etne 
andere Farbgebung aidwest alsdie KerTtonponent& 
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Beschrefbung 



[0001] OfeErfridungbetrimeine Chpkaftenachdem 
Oberbegriff des Patemanspruchs 1. an Veifahren zum 
Her^eBen von Chpkartennach dem Oberbegriff des s 
Patentanspruchs 15 80wne eine \^ichtung 2t^ 
fuhren des Veifahrens. 

[O0O2] AusderEP 0 430 282 B1iste5bekannt.meh> 
rere innere Kartenschichten au& einem thermopla^ 
€Chen El^tomer vorzusehen, um einen fieodblen io 
Kartenaulbau zu erhalten. Hiefdurch kaim erne hdhere 
BiegebelastoKait der Chpkarte er zielt werden. Nach- 
teffig an der bekannten CNpKarte ist. daB Infolge der 
groBen AnzaW von Schichlen hzw. der Anwendung der 
Laminiertechnik die HereteOung der l^rte reiativ auff- 75 
wendg ist. 

[00031 Es ist beKannt einen Kartenkdrper f Or ecne 
ChfDkarte durch S^ritzgieSeft efnes mzigen Kunst- 
Gloffmaterials herzusteOen. Die physdc^schen und <he- 
mischen Eigensdiaften der Ch^pkarte werden dabei 20 
anein durch das gevydhtte Kunststoffimteriai beetimmt 
[0004] Aiifgabeder Erfindung ist esdaher. dine Chf>- 
karte und ein Verfahren zm Het^eOen von Chipkarten 
anzugeben, so da6 auf einfache Weise eine Chf)karte 
nit an den Anfcxderungen angepaOten Eigenschaften 25 
geechaffen wild. 

[0005] Zur 1661^ dieserAufgabeweist die Erfndung 
cfie MerkmaledesPatef^anspruchs 1 bzw. 15. 
(OOOq Der besondere Vorlefl der effindungemaOen 
ChfskartB besteht darin. da6 durch die Ausbidung so 
eines sprilzgieetechmsch hergesteOten KarterMrpers 
ab Kbnibination einer Kernkorrponente und einer diese 
umgebende Hautkoopooente &js unterschtedBchen 
Kunststoff matenafien <fie physikafischen bzw. mechani- 
schen Egenschaften der Karte erh^k* verbessert 35 
werden kfinnen. Vorteflhaft kronen cfie Hairt- und Kan- 
kcxrponente ifiterschiediche Materialeigansdsallen 
aufweiaen. wahrend die Kemkomponeme aus etnem 
besonders gut flieBfdhigen Material bestehen kann, 
kann sich die Haukorponente aus eJnem IDr die 49 
Beschnfiung Oder Bedrudojng gerai^ieien Material 
auegebiid^sein. 

[0007] Nach einer Ausgestaltung der Erfndung ist <fie 
Kemkonnponeiite vo&standig durch die Hau^onpo- 
nente eingeschk)6sen. Hieidurch est ein anguBfreier 45 
Kartenkdrper herstellbar. 

[0008] ISlach einer Weiteibildung der Erf tndung kann 
<fie Hautkomponente Mittei 2ur Laserbeschriftung auf- 
weisea 80 daB der Kartenkfirpers nachlblgend vn 
Bereich seiner Oberfiache mit visueHen Informatkmen so 
versehen werden kam. 

[0009] Nach etner Weitertxidung der Erfmckxig kann 
die Ker nkorrponente auch ein Mittel zu Laseibesdvif- 
tung aufweisen. so daB ee ate Echthettsmerkmal 
geschutzt intefhab der Kartendberfidche angeortM ss 
ist 

[0010] >Anjgswes8eistdasMttteizuriLaserfoeschrif- 
twig als Laseradcfitiv besiehend aus eto AnzaM von 



RuB- Oder Pertglanzpigmenten misgebUet 
(00111 Nach einer Ausgestaltung der Erfindung 
besteht die Hautkonpon^ite aus einem thermolranler- 
druckfdhigen Oder thermosubfifnationscfrucMdhigen 
Material, so dafi cfie Obeiflache in einem geivOnschten 
Berekii mftlels eines Themxxtuckers bccw. eines Ther- 
mosU3iimationsdruckers bednjckt werden kann. 
[001 2] Nach einer Ausgestaltung 6& Erfindung weist 
dte Hautkomponente erne Dk*e von 0. 1 txs 02 mn auf, 
so daB das grOBte \foiumen der CNpkarte durch die 
Kernkonrponente gebOdel ist Vorzugswese besteht die 
Kemkomponente aus einem Recydat das auf cfese 
wteder dem HersteOung^prozeB zugefQhrt wer- 
den kann. 

[0013] Nach einer Weiterbfldung der Erfindung kam 
<Se Kernkonponente auch durch ein thermoplastisches 
eastomer geb9det werden. wobei die Etastizilftt bzw. 
die Biegebelastbarkeitder CNplarte veit>essert wird. 
{0014] Vorteilhaftenweiee k^nnen die Haut- und Kern- 
konponente aus unterschiedlichen Materiafen beste- 
hen. wobei die Hautkmponente aus einem visueO 
ansprechenden Material utkI die Kemkorrponente aus 
einem ausreichende MateriaJeigenschaften aufwasen- 
den Werkstoff gebiklet ist ZusatzOch kann der Hart- 
korrponertte ein Faibmittel zugesetzt werden. Auf diese 
Weise ist eirie vfirtschafliGhe HersteUurig der Chipkarte 
gew&hrtetstet 

poisi Weiterhin ^ es Aufgabe der ErfindUig. eine 
Vorrichtung zum Oirchfuhren mes Verfiahrens zum 
Hersteflen von Chpkarten anzugeben, die ein einla- 
ches und sk^heree Herstelen einer chpkarte aus meh- 
reren Kbrrponenten gewdhrleistet 
(OQie] ZurLOsungcfieserAulgabe weist die Erfmdung 
die Merkmale des Patentanspnxhs 19 auf, 
tOOIT] Die eifindiffigsgemaBe Vorrichtung ermOgficm 
in einem ProzeSschritt das Einspritzen von zwei Kom- 
ponerrten durch eine gemeinsame Ouse. Als Einstel- 
parameter braucht ledigiich das Volumenverhditnis 
zwisctien der einen und der anderen Konponente vor- 
geget^ werd^. 

POIB] Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung weiden 
nachtolgend anhand der Zeichnungen nAher enauterl 
[0019] Es zeigen: 

Fjg.1 eir^Lan9SSChnittdircheir)eChipkartenach 
einem ersten AusfOhrungsbeispiel. 

Rg^ einen Ldngsschnitt durch e^eChipkarte nach 
einem zweiten Au&IQhrungdbeispiel. 

Fig.3 einen l.angsschnftt durch eine Chafkajfe nach 
einem dr itten AusfDhrungsbeispiel ml 

Fig.4 eine Vorrichtung zur Herstelung einer Chp- 
lorta 

[P020] Die nachfolgendend beschri^benen Chipkar- 
ten werden durch SpritzgieBen mittels einer SpritzgieB* 
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maschtne hergesteOt. cfe geeignet ist, m^ere 
Materiatien. vorzugsw^^ zwei Maleriatien. nachdnarv 
der bzwL fast glachzeitig in ei'ne Form etnzusprttzen. 
Oabei kann die SpritzgieQmasdune eine DOse aufwei- 
sen.durch die die Materiafiennachebiander. Oder zwei 5 
DOsen aufureisen. durch <fie jevr^ls an Material fast 
gleichzef^. in die Form einge^pritzt %rad. Wichtig dabei 
tst. da6 die Haufkomponeme zuerst indie Form emtritt 
und dUi^ das Qnspritzen der nactrfolgenden Kemkorn- 
ponemeanderFdnnwandunterEriQitungverleittwiid. 10 
[0021} Fig. Izeigt eine Chqpkartelnacheinemefsren 
AusfOhrungSbeispiel. bel der eine KemKorr^xjnente 2 
aus einem Recydat und eine Hautkonponente 3 aus 
einem PC-Kunslstomnatenal geWdet isL Das Recydat 
wird aus einem geschreddenen ind eingeschmolzenen 15 
Kunslstotfmalerial aus befspielswdse ABS Oder PVC 
gebfldet und hat im XAavgleich zu der HatJ0«oniponente 
eine wenig ansprechende Faifoe. Die Materialeigen- 
schaften des Recydats kOnnen identi&ch zu dem for die 
HautkomponenteS so 
[0022] verwend^en Material eein. Die Karrkonfx}- 
nento 2 iet voBstdndig cfairch die Hautkon^ente 3 
umschtossea &o daB die HautkonYxmente 3 eine 
echotzende Schicht bildeL Sie ninvnt voraigsweise 20 
%desKartemolumensein. so da6 die Karte 1 beijeg- 25 
lidier mechai^dier Oder lenpefaturmftfiiger Bean- 
spruchung sicfier durdi die Hautkonponente 3 
gescttutzt ist Die Biegeeigensdiaften der Karte 1 war- 
den daksei hauptsdchlidi durct) das Material der Kerrv 
komponentB 2 beatimml. Der Volimnanteil der so 
HautkcKTipon^ 3 Kann aber aiuch holier Begen. bis zu 
ca40%. 

[0023] DieHautkomponente3weisteffieVertiehKig4 
aufl. in der ein Chi>modul 5 eingesetzt und uniflst>ar in 
dieser gehatten ist Die Vertietung 4 kann anerseits as 
nadi dem S)pritzvorgang durch Frdsen erzeugt oder 
andererseHs wahrend des Spritzvorgangs durch Sen- 
ken eines verschietsbaren Formstenpels gebikjet seia 
[0024] Nach einem zw&H&i AusfutirungstteiGpiel 
0erna6Fig.2«ArdimUnte(schiedzumvortierigen Aus- 40 
fuhrungsbeispiel eine Kjemkonponente 6 aus einem 
thermopiastischen Ba^lomer (TFE) und eine Hautkom- 
ponente 7 aus einem hochtemperaturtjestancfigen 
Wericstoft beispidswetse PC. g^ld^ Hiecdurdi kann 
(fie Biegedastizitat der Karte 1 erhOht werden. Die 45 
Ch9)karte 1 m6 in einer Form 19 geSormt wQt>ei ein 
Fomivorspnffig 20 die VerHefung for das spOtene Ein- 
setzen anes ONpmoduls ennOgSdrt. Eine Einspritz- 
stafle 21, durdidiedas Einspritzmatorial in die Form 19 
eingespntztwird.t)elindet8i€hetMan¥lliga&ie^ 50 
zen Sdvnalserte der Chipkarte. 
[0025) Nad) einem nveiteren AusiOhningsbeispid 
genAfi Fig. 3 weist die Karte 1 eine Kernkonponente 8 
bestehend aus einem ABS-Material und eine Hautkonv 
ponente 9 k>estehend aus einem mit FaitxTvttd zuge- ss 
setzten PC-Matsrial aul Hieidbrch ist eine beilebige 
Fiart)gebung der Karle 1 mdgSch. 
[0026] Fig.4z6igteineVorrichtungzumSprHzgie8en 



emer Karte. (fie aus elner SpritzgieOmasdiine 10 mil 
einem Hai43tzy1inder 1 1 und einem Nebenaggregat 12 
mit einem Nebenzytinder 13 besteht Die Zytinder 11. 
13 sind aks Piastirizieaingszyiinder ausgebildel wobei 
indemNd>enzyynderl3 ane Haulkomponente 14 pla* 
staiziert vnid und in einem Vort)ere(hingssdirfttdie6^ 
nadi Verfahren des Nebenaggregats 12 bi den Dusen- 
k)ereidi des Hauptaggregats 10 duich eine Hauptspntz- 
duse 15 der SprltzgieOmasdiine 10 in den 
Kkuv3(zy1inder 1 1 geieitet wtnl In dem HaMPtzyfinder 11 
venJrarigt die Hauttonponentensdvndze dne bereits 
gesdvndzene Kemkonpooente 16. In einem nadifd- 
genden Spritzvorgang wenien beide Kbnponenten 14. 
16durdideHaijptBpntzdCise15ineinemFormraum 17 
gespritzt. der durdi Anordnung dner entepredtenden 
Form 18 gdsddet ist Bd tfesem Einspritzvorgang wer- 
den die Kdmponenten 14» 16 in Sdvnelzform bd kon- 
stanter FlieBgeschwindigkeit eingespritzt. wobd sidi 
tfe Hautkompor^e 14 nad) uid nadi an die Fomv 
wftnde legt und dorl edoltet wobd die Kemkonpo* 
nente 16 sidi nach und nadi auf de durdi die 
Hautkomponente 14 gebOdete Haut iegt und den inne- 
ren Berekii des Fbnraaums 1 7 ausUt Dieses Verfah* 
ran ermOglidit eeie dnl^die Bedienung. da tediglidi 
das MateriafanengenverhSHnis angegeben warden 
muB. Beim Spritzvocgang erfolgt keine Umschaltung 
zMrisdien der Haut- und KernkoiTponentenzufuhrung. 

PateitiansprOche 

1. Chpkarte mit einem KarterMrper, der mittds 
SpritzgieBen in einem Fdrmraum aus mindestens 
einem Kun^offmateri^ herstdbar ist dactodi 
gekennzeichnet da8 der KartenkOrper durdi Bn- 
spritzen eines ersten Kunststoffmaterials zur Bi- 
Aing einer HauIkonponentB (3) der Chpkarte (1) 
einersefts und durdi Enspdtzen eines zw^eiten 
Kunststoffmatefials zur BiUung dner KemKonpo- 
nenta (2)der ChipkartaO) andererseits hersldbar 
ist, wnbd die Kemkonrponente (2) den durch die 
Hautfoxiponente (3) gebikJeten Hohtraum voBstan- 
digausfOlt. 

2. Chpkarte nadi Ansprudi 1. dadurdi gekenn- 
zeichnet daS die Hau§«)mponente (3) die Kern- 
tonponente (2] voQst&ndig unspbt 

3. Chpkarte nadi Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet daB cfie Hautkonponente (3) Mit* 
tdzurLaserbeschrtnungaufwa'st derart daBvisu* 
dl dchtbare informationen dutch ene mKtds 
l^erstraH bennkten kkalm M^eridumwandung 
der Hautkomponente (3) badbar Gind. 

4^ Chpkarte nach etnem der AnsprOdie 1 bis 3. 
dadun:h gekennzek:hnet das das Mittd zur teaser- 
beschriftung ds Laseradditiv ausgd)ildet ist daB 
dem for die Hauttonponente (3) vorgesehenen 
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Kuftststoffmaterial hmzugmischt whd 

5. CtHpkarte nach Anspruch t Oder 2. dadurch 
gekenazeichnet da6 das der HautKomponente (3} 
zugeordnete eiste Kuietstoftmaterial transparent 
ausgebOdet ist und daB das der Kemkonponente 

(2) zugeordnete zw&teKtralstoffrnateria] e« Mittel 
zur LBseit)e6chriftungaufweist 

6. Chipkarte nach etnem der Anspnjche 1 bis 5. 
Oadurch gekenrueichnet. daB das Mittef zur Laser* 
beschriflung im sictitbaren Wetteniangertereich 
transparent und in ^nem Wd)enldngenbereich des 
Laserstrahis absoftsierend m^ebOdet ist 

7. Chipkane nach einem der Anspruche 1 bis 6< 
dadurch gekennzeichnet. daG das Mittel zur Laser- 
tieschrfftung durch EinvrnKung des LaserstraNs 
eine Verfarbing aufweist 

a. Chipkarte nach emem der Anspruche 1 bis 7^ 
dadurch gekannzeichndt daS die Hautomponente 

(3) aus einem theanotransferdruckfahigem Mate- 
rial, insbescndere aus PVC, besteM. 

9. Chipkarte nach efnem der AnsprOche 1 bis 8. 
dadurch Qekennzeichnel, daB die Hautkompcnente 
(3) ene Dtcke von 0.1 mmbis02 mmaufweist. 

ia Chipkarte nach einem der AnsprOche 1 bis 9. 
dadurch gekennzeichnet, daB cfie Kernkomponente 

(2) aus einem Recydat uid die Hautkonponente 

(3) aus einem hochwertigen Werkstofff besteht 

11. Chpkarte nach etnem der Anspruche 1 bis 10. 
dadurch gekennzeichnet. daB die Kernkonponente 
(S) aus efnem thermopl^tischem Elastomer (TPE) 
iffid <fie HaUkonponente (7) aus einem hochtam- 
peraturbesiandigen W^rkstoR ausgebiidet isL 

12. CtHpkarte nach einem der Ansproche 1 bis 11. 
church gekennzeidinet. daB die Hautkomponente 
(9) aus einem PC-WMslon Oder etnem ABS- 
Werkstoff besteht 

IX Ctupkarte nach einem der AnspfOche 1 bis 12. 
dadirch gekennzeichnei daB die Kemtonponente 
(9) aus einem ABS-WerksM einerseils und die 
Hautkomponente (9) aus w\&m PC* Werkstoff Oder 
einem PMA Werksloff Oder einm PPT-Wtfkstoff 
andererseits bestehen. 

14. Chipkarte nach einem der AnsprQche 1 bis 13. 
dadurch gekenrueichnet daB die Hautkonponente 
(9} und^oder (fie Kernkomponente aus dnem 
Material unter &satz eras Rtfbmittels bestehen. 

15. Verfahren zivn Kersteien von Chipkarten Oder 



Chipkartenrohlingen <^ch Fmspritzen eines 
schmelzflOssigen Kunststoffmateriais in einen 
Formraum und anschlieBendem At)kuhlen des 
Kunststoffmateriais. dactoch gekennzeichnet. daB 

s ein erstes Kunststoffmaterial in den Formraum (17) 
e'ngeqyftzt wird zur Bddung einer auBenfiegenden 
Hautkonponente (14) und da8 nachfoigervl eh 
zwectes Kunstsloffmaterial in den Rwmraum (17) 
eingespritzt wiid zur Bddung einer Kernkonpo- 

10 nente (16). 

16u Veriahren nach Anspruch 15. dadurch gekenn- 
zek:hnet. daB das erste Kunstoffmatenal und das 
zweite Kmststoffmaterial diFch cfieselbe DOse (1^ 
75 n den Formraum (17) eingespntztw&dea 

17. Veriahren nach Anspruch 15 Oder 16. dadurch 
gekennzeichnet daB das erste Ki reto ffm at ery 
aus einem Nebenaggregat (12) \n schmelzflussiger 

20 Form in ein das zwecte Kunetstoffmateiiai in 
schmelzfiassigfir Form aufweisendes Hatptags^e- 
gal (10) eingelQhrt wild und daB nacMblgend k\ 
eir>em einzigen Spritzworgang das erste und zweite 
Kunststoffmaterial in den Formraum (17) unter Bi- 

25 dung der die Kernkomponente (16) umscNieBefv 
den Hautkomponente (14) eingesprttzt wrrd. 

1& Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 17. 
dadurch gekennzeichnd. daB das zweite Kimst- 
30 stoffmatertal vor dem vofi^dndigen Erstarren des 
ersten Kunststoffmateriais in den ForrTtaum (17) 
eingespritzt wird, derart daB das zweite Kimststoff- 
material das erste Kunststoffmaterial kontimaeriich 
in Richtung des FlieOwegendes verschiebt zur Bl- 

39 dung der Hautkonponente (14). 

19l Vorrichtung zxffn Durchfuhren des Vertahrens nach 
Anspruch IS. mrt einer SpritzgieBmaschine. 
dadurch gekennzeichnet. daB ein zusatzliches 

40 Nebenaggregat (12) vorgesehen ist, in dem das 
erste Kunststoflmaterial scfmlzbar ist. tmd daB 
das Nebenag^egat (12) etne BescNcKun^^Qse 
aufweist. die derart einer Haipteinspritzduse (15) 
der Spritzgieamasctitne zuordbar ist daB das ersle 

45 Kunststoffmaterial in einem VDct>erei1ungsschrftt 
einem Ha43tzytinder (11) zufQhft>ar is^ wobei in 
dem Hauptzylinder (11) bereite das zweite Kunst- 
stoffmaterial in Schmelzform voihanden ^ uid 
daB in einem einzigen Spritz^Bschrrtt das erste 

so uid zweite Kunst s Urf tma t e rial dmh die 
HaLpsprft2duse (15) unter (Jmkehnmg der rfti^rii- 
Chen Anordnung in den Formraum (17) spritdaar 

55 20l Vorrichtung nach Anspruch 19. dadurch gekerw 
zeichn^ daB das Nebenaggregat (12) quer zu der 
SpritzgieBmascNne angeofdnet ist und in Langser* 
streckung derseben verfahibar ausgebiUet ist 
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21. Vorrichhing nach Anspruch 19 Oder 20. dadurch 
Qekenitzeichnet da6 das Nebenaggregat (12) 
einen Ptetifizieruigszylinder zur Plastilizierung 
deserslen Kunststoffmaferialsaiifvveist 
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Fig. 2 
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